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한미 첨단산업 국제표준 공조 속도 낸다
- 2024 한미 표준협력 포럼 개최로 한미 양국간 첨단산업 표준전략 공유
- 국표원-NIST 양해각서 체결에 따라 한미 표준협력을 정부 차원으로 확대

  산업통상자원부 국가기술표준원(원장 진종욱, 이하 국표원)은 6월 28일(금) 

미국 워싱턴 D.C. 내셔널프레스클럽(National Press Club)에서 국표원장, 

미국표준협회(ANSI) 회장, 미국표준기술원(NIST), 인텔, IBM 등 총 70여 명의 

양국 전문가가 참석한 가운데 「2024 한미 표준협력 포럼」을 개최했다.

  이번 포럼에서는 기존 협력분야인 △반도체, △인공지능(AI), △미래차, 

△양자기술, △탄소중립․청정에너지의 5개 첨단기술 분야와 더불어, 블록체인 

기술에서 주목받고 있는 ‘디지털 신분증’ 분야를 새롭게 추가하여 양국의 

표준개발 공조 방향을 심도 있게 논의하였다. 그 결과 반도체, 양자기술, 

태양전지 분야에서 5건의 신규 국제표준을 제안하기로 하였으며, 바이오

반도체 분야에 대한 신규 국제표준 프로젝트도 시작하기로 협의하였다.

  한편 6월 27일(목)에는 지난 ‘23년 8월 캠프 데이비드에서 개최된 한미

일 정상회담 후속 조치로 국제·지역 표준화기구 활동 공조, 첨단기술 분야 

표준정보 공유 등 양국 정부 간 표준협력 활성화 지원을 위해 국표원과 

NIST 간 양해각서(MOU)를 체결하였으며, 같은 날 오후에는 ANSI와 정례 

양자회의를 통해 첨단기술 표준화 전략 공유, 표준인력 교류 활성화 등 표

준활동 전반에 걸친 민간 차원의 협력 강화 방안을 논의하였다.

  진종욱 국표원장은 “이번 NIST 양해각서 체결을 계기로 표준강국인 미국

과 민간뿐 아니라 정부 차원의 표준협력 채널이 구축되었다”며, “한미 양국 

간 첨단산업 국제표준 공조에 더욱 속도를 내겠다”고 밝혔다.

담당 부서 국가기술표준원 책임자 과  장 이응로 (043-870-5350)

국제표준협력과 담당자 사무관 안찬종 (043-870-5351)

  



붙임 1  「2024 한미 표준협력 포럼」 개요

□ 일    시 : ‘24.6.28.(금), 08:00~13:40

□ 장    소 : National Press Club

□ 참 석 자 : (韓) 국표원장, 라온시큐어, KTL, KCL 등 20여 명

(美) ANSI회장, 상무부, NIST, 인텔, IBM,, HP 등 50여 명

□ 주요 내용
현지시간 내  용 비고

[축사]
08:00~08:05 5‘ ㆍ개회사 사회자
08:05~08:15 10‘ ㆍ환영사 ANSI회장/국표원장
08:15~08:20 5’ ㆍ축  사(영상) 한국경제인협회장

[기조강연]
08:20~08:30 10‘ ㆍ[美] 핵심·신흥 기술들의 시장 조화 방안 Tommy Gardner(HP CTO)

08:30~08:40 10‘ ㆍ[韓] 첨단기술 표준화 전략 고준성 박사(산업연구원)
08:40~08:50 10‘ 휴식 축사&기조강연자 사진촬영

[전문가 분과회의]

08:50~09:50 60‘
ㆍ전문가 분과 회의(동시진행) - (회의방식) 하이브리드

- (신규표준제안)

 ➌반도체(1)-공정측정장비

 WG태양전지(1)-수명평가

 ➎양자기술(3)-보안통신,

컴퓨팅, 센싱

- (신규프로젝트제안)

➌반도체(1)-바이오반도체

➊탄소중립
(청정E)

➋미래차 ➌반도체 ➍AI

09:50~10:00 10‘ 휴식

10:00~11:00 60‘ WG태양전지 pt2미래차 ➎양자기술
➏디지털

신분증

11:00~11:10 10‘ 휴식
11:10~11:35 25‘ ㆍWrap-up: 분과회의 결과물 발표 각 2~3분

[마무리]
11:35~11:40 5‘ ㆍ마무리 사회자

[점심]
11:40~12:40 60‘ ㆍ오찬

[교육논의]
12:40~13:40 60‘ ㆍ양국 표준교육 관련 자유토의 ASTM, NIST, ANSI, KATS, KSA



붙임 2  분과별 신규 표준안 및 프로젝트 안

□ 신규 표준안

 1. 반도체

No. 제목 주요 내용

1
반도체 가공 부품 및 측정·검사 
장비 성능 평가

 - 나노 스케일 웨이퍼 표면 검사 방법
 - 레이저 다이싱 공정(웨이퍼 절단)의 치수 

정확도 평가 방법

 2. 탄소중립&청정에너지
No. 제목 주요 내용

1 태양전지 수명평가 방법

 - 태양전지모듈 내 순수 태양전지에 대한 장기적 
품질 평가 표준 및 시험방법  

 - 장기적 옥외 환경에서의 최대출력 저하에 대한 
평가 연구 사례

 3. 양자기술
No. 제목 주요 내용

1 양자 보안 통신
 - 데이터 송수신시 요구되는 보안성 유지를 

위한 양자키분배 기술 外

2 양자 판독 오류
 - 양자컴퓨터의 정상동작과 효율성 확보를 

위한 측정 오류 완화 기술 外

3
양자 소재의 단일 광자 방출 
측정 방법

 - 양자기술을 구현할 수 있는 소재 확보 관련 
기술外

□ 신규 프로젝트 안(반도체)

No. 제목 주요 내용

1 바이오 반도체 장치

 - 바이오 반도체의 일반 시스템 구조 및 구성 
요소

 - 기능 단위 구조 및 인터페이스 사양
 - 자극 환경 및 자극원 성능 평가 방법


